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Sposób wytwarzania pastylki stanowiącej generator rtęci

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza¬
nia pastylki stanowiącej generator rtęci, który pod¬
czas produkcji lamp elektronowych lub innych
urządzeń próżniowych względnie napełnianych ga¬
zem obojętnym, pozwala na wprowadzenie określo¬
nej ilości rtęci do wnętrza lampy.

W niektórych lampach próżniowych jak też
w lampach gazowanych dla ułatwienia zapłonu sto¬
suje się pary rtęci. Dozowanie czystej rtęci pod¬
czas produkcji tych lamp powoduje zwykle wiele
trudności i jest niebezpeczne dla obsługi a przy
tym nie pozwala na uzyskanie właściwych wyni¬
ków.

Dla uniknięcia tych niedogodności stosuje się
generatory rtęci wprowadzane do wnętrza balo¬
nów lamp podczas produkcji. Generator rtęci skła¬
da się z metalowego pojemnika, w którym umie¬
szcza się odpowiednio przygotowaną pastylkę ze
sprasowanej mieszaniny tlenku rtęci, metali ak¬
tywnych w stosunku do tlenu na przykład cyrko¬
nu lub tytanu i metali przeciwdziałających zbyt
szybkiemu przebiegowi reakcji wydzielania rtęci
jak na przykład sproszkowane żelazo. W określo¬
nym momencie cyklu produkcji lampy, pojemniki
nagrzewa się w celu wywołania w nich reakcji
chemicznej, w wyniku której tlenek rtęci zostaje
zredukowany a na skutek podwyższonej tempera¬
tury wewnątrz balonu lampy wydzielają się pary
rtęci.

Pastylki o znanym składzie wykazują stosunko-
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wo małą wytrzymałość mechaniczną wskutek cze¬
go zdarzają się przypadki pęknięć i odpadnięcia
części pastylki przed podgrzaniem. Pozostałości
pastylki po wydzieleniu rtęci wykazują także nie¬
wielką wytrzymałość mechaniczną, jest ona przy¬
czyną rozsypywania się tych pozostałości, które
podobnie jak i części pastylki wykruszone przed
podgrzaniem zanieczyszczają wnętrze lampy. Po¬
woduje to pewien procent odpadu lamp podczas
produkcji.

Inną niedogodnością tego sposobu jest szybki
przebieg reakcji, wskutek czego nie zawsze całko¬
wita ilość tlenu wydzielonego z tlenku rtęci zosta¬
je' związana i wolny tlen może zatruwać katodę
lampy.

Niektórzy producenci w miejsce cyrkonu stosu¬
ją tytan, który pozwala na łagodniejszy przebieg
reakcji, jednakże wydajność pastylek jest wów¬
czas mniejsza a poza tym sposób ten nie zabez¬
piecza przed zanieczyszczeniem wnętrza lampy
cząstkami pastylki.

Sposób według wynalazku pozwala uniknąć
wszystkich tych niedogodności. Przez dobór składu
oraz ciśnienia prasowania zapewniającego właści¬
wą porowatość pastylki, mimo zastosowania cyr¬
konu, uzyskuje się łagodny przebieg reakcji a przy
tym pastylka jest trwała i pozostałości reakcji nie
zanieczyszczają wnętrza lampy.

Skład pastylki według wynalazku i sposób jej
przygotowania pozwalają na przeprowadzenie pro-
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po odcię-cesu generacji rtąci zarówno prZed jak
cm lampy od kanału próżniowego

Jak wykazały badania, zachowanie odpowiednichProporcji składników oraz zastosowania nfewSkiej ilości aluminium w składzie pastylki p0Zwaiuzyskać stosunkowo duża wytrzymałość melhamczna pastyłki zarówno przed Jak" po wydzTeleniu
Stwierdzono, że optymalne warunki uzyskuie ,i»Przy zastosowaniu do wykonania pasty" k misza

S (Hreof^ >ZaWieraJąCeJ °k0ł° ^/. tlenkurtęci (HgO), około 32V. cyrkonu (Zr) i około «•/.
sproszkowanego żelaza (Fe) oraz około 2»/. alum
nrwlie:^011 (A1X Z tak d0braneS° » «Slnie wynneszanego materiału prasuje sie. pastylkiOOoTaSH^r P°d ciśni-iem "od" oS4000 kG/cm2 do około 6000 kG/cm* tak 37Phv ™
okoio io°/o do około 15«/0.

Dodatek aluminium poza wpływem na wzrostw?dXał°ŚCi Ul3tWia Pr°Ces kowania i™Tek r,rzaHm° M meChaniczna wytrzymałość pasty¬lek przed i po wydzieleniu rtęci
Pastylka wykonana tym sposobem wykazuje do-

zlaTna tmtł0ŚĆ mechanic^ a porowaSć po¬zwą a na spokojny przebieg procesu wydzielaniartęci, Wskutek czego pary rtęci stosunkowo powoliopuszczają wnętrze pastylki nie naruszając j^budowy a po wydzieleniu par rtęci pastyŁ nadaipozostaje trwała. W ten sposób unika sjNanl
SySrL™^iampy produktami r«pastylki zarówno przed jak i po oddaniu rtęciNiezbyt gwałtowny przebieg procesu re^kcj za¬
pewnia praktycznie całkowite wiązanie tlenu odda¬
lisr r;k rtęci podczas «*2££*5S; w? zatem obawa zatrucia kat°dy.Wskutek tak dobranego składu pastylki i poro¬
watości można dopuścić wyższą niż normalnie sto¬
sowana (400 °C) temperaturę odgazowania wyno-
laZnieąr£° "^ 50°°C' C0 zaPewnia wydzie¬lanie mniejszej uości gazów szkodliwych w proce¬sie generacji rtęci. P
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Pastylki wykonane sposobem według wynalazkuoT£ejS1Dr:-POJMnnikaCh 'danych * -Suo n skiej prężności par w temperaturze generacji
z żelaza platerowanego niklem. Dla łatwego wy-

Sh ofworów °W°lnie r02mie™ych niewiel-
Przykład wykonania pojemnika wraz z pastylkapokazano na rysunku. W miseczce 1 nmiL,

Pastylkę 2 . następnie nakXmLLTSką°n3:wujet]d7hk0nan0 °tWOry- P*tke 3^0^:Ipr yU/r^ miSeC2ki * W dOWOlny SP°S^1 k RZK zg"ewanie punktowe, zapraso-wanie brzegów miseczki lub w inny sposób.
Tak wykonany generator rtęci przymocowuje siędo konstrukcji wewnątrz balonu lampy i podda e

się odgazowaniu w temperaturze leżącej nieco po¬wyżej 500 °C. po czym studzi się do ti££t£otoczenia a następnie, zgodnie z UceseTZ^Ł
2UST' P°dgrzewa sie w dowolny sposób naprzykład przy pomocy prądów wirowych w celu
nasteDZnkTniKa PW°-U w^złe^ia rtęci, któ vnastępnie przebiega samoczynnie na skutek wy¬dzielania się ciepła reakcji.
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Zastrzeżenie patentowe

Sposób wytwarzania pastylki stanowiącej gene¬
rator rtęci, przeznaczonej do wprowadzania par
rtęci wewnątrz balonu lampy próżniowej lub ga¬
zowanej znamienny tym, że do wykonania pastyl¬
ko Sf *\mie?zanine- Protów zawierającąokoło 25% tlenku rtęci (HgO), około 32-/. cyrkonu
(Zt) ! około «•/. żelaza (Fe) oraz około 2V„ alu¬
minium w płatkach (Al), którą prasuje się w p ■
6000klk P?lrnTiem °d 400° kG/cm2 d0 *«*>6000 kG/cm*. w ten sposób ażeby porowatość wy-
oko oT;/e:HPaSlylki ^ ZaWarta W *ranica* odokoło 10Vo do około 15°/o.
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zakłady Kartograficzne, Wrocław - Zam. 756. nakład 410 egz.
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